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met hyl ethyl ketone (solvent) . 5 10 water
(sol Vent) ' 5 100% 15 In a preferred
enbodi ment, the ink conmposition will have a viscosity of about 5-25 cps (10
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EP 0 414 362 Bl adhesive therein: placing a sheet of netallized film (30)
conprising a baeking layer (36) and a netal |ayer (40) de- tachably secured
thereto against said substrate (12) ERO4H36281al | ow at | east one portion
(42) of said nmetal layer (40) to contact said ink and adhere thereto; and 5
removi ng sai d afiiesia ha@i: fF 0M sai d substrate (12), said portion (42) of said
metal layer (40) pRcikgdéneetior Mbthiked Aindad) %ﬁﬂam buickigy | dhhﬁfaﬂhﬁr Wby da-
amy/non- adher egthgbiy seéupstithdreldiagambt said bubstrats (32) sb a6 bllowv4at) B@’tlﬁrﬂm‘dﬁild\hﬁebh
said film (30)ayef(m)daqamaé:wmm(d;ﬁ)edn&emaatd angt al | ayer (40) remai ni ng
adhered & 0 sai d i rdmoliog ssidfign @0) e seihgubsmaret(12)fsaid portind42) ofsaid mateidayer((40)in contact

i dentical wi t withesidinipemelgngadiee)thdreto withthnj naadberedbortiole (44) Of sald mdtal idyec(40hbeibg d
of claim1l wheemeved withiseid Gl 30) paldportion (43) fisaidnietel layes 4D)dermalrtingmditeead tolsml ink forming
conpri ses t he an E@?N"Gfm °f§9ﬂ$p¢t§'9 Fﬂg'!s(éi’)ddq'ﬂm' "!'(‘5 se!d P#Veﬂ‘r(%ﬂ) foriped fogyseldinknt | ng

apparatus t|v S |d AN ] er said
ink to &%i suB% %"’a& mk athal (%W’Z’\ﬁ}?e%&ﬁ
sai d substrate (1 ?5! ' uBQS up 15

consi sting of poly este ac Fon r| -bu ene styrene p ic, polyvinyl
chlori de plaastrhcmgtmoymbmmvmiommuuam(mz)xamtruaﬁahmﬂaaﬁmteermm%gmup
met hod of any cormistingfof pdlyaistass actyiGhitsiinbutadisne atrede pladtic,polyinyl chizsidejimtie, pblycarbdfite by
wei ght adhesi plasticcand mbihgesithdrénbd of any preceding claimwherein said | ayer
of metal (40) conprises a netal selected fromthe 20 group consi sting

of silver, boITBBWBM%P"Y%PmﬂﬂWrﬁm‘W&Mﬁ@EW%%ﬁ 4056 by weight adpesyad of

any precedl Sl

any r eceddg Tﬁ{rﬂét dﬁﬁg gy%g g@gﬁg: h liﬂ@%ﬁs@a%@s@ﬁ%ﬁ%e
tenpeyat ure o fl egrees 7. “The rret hod of claim6
wherei n saied frhd rmt('n&ﬁ:)‘ aryPrededygciaRodionn sal diacingsaf Bed MA{(3D) 4ghidpt saill substPuteZ) fiire
of about 30- 5Sthehkdmprisel tHetep of Hoativigmjid filfh. (30) Fhetempirdvoel ofabout R/ - asoemng claim
wherein about 3 to 20 seconds are allowed to pass between said plac- |Ing of
said fiPm (730)T hey %&M’s‘t“ clain 6 vhereis said Hm(3Q) m%ﬂ%'@&ﬂalf spbsirete K%ﬂtew”swwfwn
(30) from sai ¢*SYNen: Gies &m)- (12). Ptsn.tanprlLiche 38 1,. Verfahren
Berel t sacl o (AESREep '39“3‘"8332;5%;’ it i e gt
Tln*ntr ghi syaem auf' das 556% trat & n dnem Mist 'r‘g gwﬂm be, dim(’)wlt')ftrrlatbs
aenn Kl obtoff qnt hift Pliazieren eI nor Sqghi ghsue aUe nor netall bslerten
Folso. (30) mt nelnr SO Wage (36) und ener darn 40 s. n~tf e~rnbar
g~esi chertmﬁ%ﬂnhalps (40), f damfutbot (12), ur niind anen
Abschnitt (42) der Meotliage (40) die Tintp Xju konaktleren und daran

enkl ebegs | U. Iamhmduﬂmwmamddyrsmhm(so)@-BGmSubnmdmhu&tdsmdat (12), Wb. i
deri eni g Abschnj t Beréitbfe)lenchines KigisteatdsatRy: (42)," der in Kontpkt mit d er Tint.

% dn agnnr* bt \Wufbringen vion Bni@ausieinkm Nmmsmaﬁvfdmm mmeu(tmO) oor M
gtallg.e (40) beidiadlnterainen Kiebstafcanthdie ] o | | enfgrnt wgrdon, und ierieniq

Abchnl tt (42) der Plggierey elnes Schicht aus ?lggagﬁtﬂwwn Fg@,(aomt eier Stilziags,38)ynd ﬂﬂﬁf garehg
ae YlLndén Sur eﬁ EJ%O“'&'P"@JUMMP@%(“ figp SM*WP\ "G&MW@%MWWEW) der
Muister (2P) sM§ o H_ HEf "z“(rf]%?”

E . bel derjef
von Ti nbt auf - RS .
gi nen t hoer gﬂmx s garen angs %1 1
Aum A q 4r ?}' de ot othd A & i ?ﬁ
9der 2, ' ,ﬁ&'non Wr'&gt o’?lr' er

ntSgdibilen Niusthri20) bp
Acryi ni tr&l - But ad| en -gStyr ol - Kunst stof f, Pol yvinyi-Chlorld-Kunststoff,
Podykar bonat 4 Mertghcen nidh AnsmudBetirbel déiiiies Adsﬂwingtn WYTird auf das Sanraf Uh)rfdgannashﬂth

ei nem dr Angpgmfaét: 1 bl 3.., Ibl. d. mdie Tinto etwa 5 - 49 ew oht eprownt
Kl ebst off ent hAi | Speisen der Tihte 20 kitdr thesmischen Tintshgtiabltitucker B4)und =~ M S * ~ EP O
414 362 81 Algivieren des Dfum (14) zum Aaqsn@n dsr Tlnts auf dgs Substrat (12).

3. Verfahren nach Anspruch 1 ogder 2. bei q,gm das ‘Substrat (12) einen Werkstoff gLQr Gruppe Polyester,
Acryinitril-Butadien ~Styrol-Kunststoff, Palyvinyl-Chlorid-Kunststoff, PolWarbonat-Kunststoff und Gemi-
sche davon ymfait.

4. Verfahrqn nach elnem der Angpﬁghe 1:big 3, hei dem die Tinte etwa 5 - 40 egwlghtapro;en: Klebstoff
enthﬁlt _ .
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5. "Veffahren nach ei nem der vorangohenden AnspOche, bel dm die MXall age
(40), sin Metall sue der Gup- pe Sliber, Gold, Kupfer, Al um nium und

Gm scho davon,unfalt. : 6. Verfahrero4t1ass2zell nem der vor angehenden

Anspr ~che, bol deom des Pl zl eren der' Folie (30) auf dem Sub- 5 strat

12) f d
Stup 20 - DB0ORmBh bdeh zﬁdﬂ&éﬂféﬁnﬁmsﬁ% ol et 19 of il 53 ot Sron
(30)/unter olnem Druk von etw 30 - 50 N cn2 gogen des Substrat (12)

gedr fckt wi 8d. VeBtahren hach elhmadnrmbamhduemadmche/wdmgmemim dhriEgiie (30)wef deinSlb-
dem zw egphen ‘dmmmrmnemritﬁq'p'Hd;e(nsaarFe!isﬂaommMMam\(oﬂﬂt)ua amzsajommfam
Entfernen dOr Folio (30) von dam SubOW at ;12{‘J - 20 Sokunden verstrel -
chon gel assé&n g%’f;gg‘ﬁ ’°ﬁ?§(w§%§ g 46 dip Eolig (30) ytey gjpem D’H‘”%YBBY%%&'I SQhicadeeeendass
conductrioes ( ‘rat (12) conprenant: la fourniture d' un
eubstrat (18) varfafteihdof ernm a&#vura eRdhderEAhsbHiLHRY EM i £hiskRenSiéin PEBIefR dbrFolie (30)
d' oncre Bur 1 eglif fenssibatat gtﬂﬁe@&rmue(ammdsmédubfmrdtha)d-%'s&u&:n@m&sﬂﬂ

npremant un éh.ﬁ)gad,t,m.-dian ael n; . p. genment d' un de,
nkffailLs (30) c Omprinant uno couche de support (3. 8) et une cou- K..-'

cho de mtol (40) qui luy qqlx 4.do fowr d *.chabo cur- idit suibtrt (1) ¢
manl r e peRswmdicationsau noro uno partle (42) Cbd liits gwh, do. mwi|
(.40) d ® tr on aonta.t .v, tdi.t eonare et do lul aodhwer; et .

| eni ~verrent: cRipeéds f'applicjion e traces condudirices (50) sur ypspbstrat412) gompresant : g

mde (4.0) gi eat enfouniradun wbdet@Adito onci nt ntuhlgtli 1lhfre

cartAln* piarties }gg%"@t'&h \‘ﬂ?é"%’&;’)f‘ PrEenanGe'un %’g@h@'&'éﬁ?ﬁ?ﬂ”‘id&eﬂbm' (12) selon

et . nt O sgudi t fYH¢t % 'ﬁ‘i"%‘df'?g J"g;vé .-%!f-'_F%‘cPP 'couche taI 40 o cou
conty puant A aghi, r ‘% yagisyy FPCRTR O O e ASTTET ] "

dvc. Ch8 g Jeedp detachaple conjra ladi's - da grmettre
“oic. 50\ A % T e e oo UM GO o e ci‘&’e?" 3t
application de dt) l%ﬁeﬁﬂrﬁﬁt‘&u&‘i‘iﬁn é@(&

oA laghelabt 5?{1 R%gfo da
Opplicti®n de J&Hntcbﬁﬁl aVet fadite ehiife contittlanra '. l!'l'. chritdiies fjdl
(14) ot activald, asibthiaostaRatkse dlaiin| o (42) b lﬁlduﬁéou d é‘on%nt
| odit sybot at éédmrerﬁﬁdltegmreﬁ"fd?inarﬁdrﬁageﬁdaﬂ&t §h'd'ceé/¢ﬁﬁﬂlbﬁ§s (E0Nid ntlﬁubau t ot 006
| oquo | eQdit wiwsstarratir deidde@agr end un materlau chol el parm |.e groups qu
conpr nd ‘0 igp yr, dupl ,qu.. faryinitrile- t -ine-tyr ng. du pl stiqup
de chl o-*rugMm W@;ﬂhﬂdymondwlogﬁvws lequel ladite application ds lagitecenere|suriedit subsiral(d2)
sol on | ' une quesmemodievétepegde: r evend4icl onP 1 3, dane lequel ldlte encre
conprend environ eiRplicationde ladite encrea un EPPMﬂ“‘g@wlﬁéﬁn‘iﬁhﬂ“”mm’(ﬂﬂ‘to 5.
ProcwWdi solon | ur@‘ﬂﬂ%@@%ﬂ"m“F%MW'U&‘!W“]SW@FMN("zblans | equel

ldits cogdch lon on . | - . o
omprend' 1" & qiapub Hfo AR P8, SR )G S Gl

ceux-cl. 45 6. ,,o ,a X ot qﬁg}ﬂ Icatlons
udr't |Im %? contre |odit

. rure'de Dl db‘ :
prichdontes, dans quuel "Tedlt placenent
subetrat (12) Mropé sivd e qeicdtqueddsirdibmiicalibes Cind dérs gl igdie btcrd doinpreddi@yironenima e
t enpbrateare cmgvoqjadbmmwmqleQZQ Ce et envlirton 3Z0 Q so7t. ProXdA
solon la royondl cat on 6 ans- eEu5| Ied|t flffﬁ'ﬁfs est oussG cont

d bi r diropdSselan)) n leque  dp mistg! (40)
tacdit subibr el mbres mevq‘maﬁug Sty e e %Vq‘r? i gos mé-

prc..dentea, dﬁ'f”?g ?e environ 3 A 20 socondes peuvent e' Acoul er entre

leqlt pl4c € Meiboeddishidn 1 I-de' FiiécARle O R dnIcaRBhd pricélisnies Hand Il 16kt plaGéieht dudit film
enl evenment  dudgs) chritlemadt ssbstrad (1) (kﬂﬁﬂbdiirf@iro Kslape de ﬁﬁuffagg dugt fim (30) & une températurs
comprige entre environ 20° C et envirgn 260° G. .

7. Proqﬁdé selon la revendicaj:ion 6, dans quuel ledit film (30) est poussé contre ledit substrat (12) selon
- une prasslon d'environ 30 & 50 Niem?. (3 4 § atmosphéres).

8. Pr.qggg_g- selon I'une quelcgnque des r.svenqu,t;ons précédentes, dans lequel environ 3 & 20 secondes
peyvent s’écouler entre ledit placement dudit-film (30) contre ledit substrat.(12) et ledit enlévement dudit

5'5_ fiim{30) dudit substrat (12).
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